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Technika pro podlahé&fe

Lepidlo na parkety
X-Bond MS-K 509

Objekt

(Parkettklebstoff X-Bond MS-K 509 Objekt)

v’ trvale pruzné

bez obsahu vody a rozpoust édel

v
v" tlumi kro éejovy hluk
v" nevyvolava alergické reakce

Popis vyrobku

Trvale pruzné jednoslozkové lepidlo na bazi MS
polymer(i, vyrobené nejmodernéjSi technologii, bez
obsahu vody arozpoustédel, pachové neutralni,
s velmi nizkym obsahem emisi, nevyvolava zadné
alergické reakce, tlumi kroCejovy hluk az o 14 dB
(DIN 52210), pfipraveno k okamzité aplikaci.

Vinteriéru k lepeni prakticky vSech dfevénych
podlahovin jako napf. vlyst, mozaikovych parket,
pramyslové mozaiky, dvouvrstvych i tfivrstvych
fertigparket, dfevéné dlazby a laminatovych podlah
(zkouska lepeni nutnd) na savé i nesavé podklady.
Lepidlo je vhodné na podlahové vytapéni.

Baleni a skladovani

Baleni:

16 kg plastovy kbelik 36 kbelikd / 576 kg na paleté

Skladovani:
V suchu v neporuseném originalnim baleni po dobu
cca 8 mésicq, pfi teploté nad +5<C.

%Bﬂﬁﬂm

Technické udaje

Plati pro teplotu 20T a rel. vihkost vzduchu 65 %.

cca 0,8 — 1,2 kg/m?
cca 1,65 g/cm3

Spotfeba:

Spec. hmotnost:
Doba otevieni: cca 45 — 50 minut
Pochozi po: cca 24 hodinach
Koneéna pevnost po: cca 48 hodinach
Optimalni teplota

Zpracovani: +16TC az +25 C

ZkouSeno podle

obsah emisi: EC1
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Zpracovani

Doporu éené naradi:

Zubova stérka B3, PK, B5, B17.

Podklad:

Musi byt suchy, pevny, nosny, tvarové stabilni, zbaveny
zmrazk(l, prachu, necistot, olejl, mastnot, tukd, vSech
separacnich vrstev avolnych ¢astic. Musi odpovidat
poZadavkam platnych norem (CSN 74 4505).

Vhodné pouziti na cementové potéry, drevotfisku,
CETRIS a OSB desky, anhydritové potéry.

Priprava podkladu:

Podklad pfipravte podle odpovidajicich norem, k
vyrovnani podkladu doporuéujeme systémové
feSeni pomoci vyrobkd Murexin, tedy pouziti vhodné
penetrace a vhodné vyrovnavaci nivelaéni hmoty.
Pokud kladete podlahu na podlahové vytapéni a
pokud je podklad silné nasékavy, doporucujeme
penetrovat podklad zakladem PU 5 Express , S dobou
schnuti na anhydritovém nebo cementovém potéru
cca 2 hodiny. Alternativou k zZakladu PU 5 Express je
Zaklad hloubkovy D7 , vhodny zejména na mirné
piskujici potéry (viz technicky list vyrobku).

V ostatnich pfipadech, pokud podklad odpovida
pozadavkim normy CSN 74 4505, neni pouZiti
penetrace nutné.

Vyrovnané plochy nivelaéni hmotou peclivé
pfebruste a vysajte.

Pro perfektni systém

Zéaklad PU 5 Express
Zéaklad hloubkovy D7

Ochrana p i praci

Zpracovani:

Lepidlo nanaSejte odpovidajici zubovou stérkou
celoplosné arovnomémé na podklad. Doba
otevfeni, tzn. doba pro pokladku ¢ini cca 45 — 50
minut. Lepeny prvek vkladejte do loZze lepidla
lehkym posuvnym pohybem, lehce poklepte tak, aby
byla rubova strana lepeného prvku celoplosné
lepidlem pokryta. Plocha je pochozi po cca 24
hodinach, brouSeni polozenych parket je mozné po
cca 48 hodinéach.

Lepené dfevéné prvky nechte temperovat na teplotu
prostfedi a podkladu, optimalni teplota pro lepeni je
cca +16C az +22<T.

Dbejte na optimalni vihkost lepeného materialu,
dodrzte vesSkeré pokyny vyrobce parket.

Lepidio na parkety X-Bond MS-K 509 Objekt  diky
pruznosti odbourava smykové sily atim zabranuje
prfenosu nezadoucich sil do podkladu, podklad je
chranén. Pokud dojde k potfisnéni hornich ploch
lepeného materialu lepidlem, je mozné po cca 1 — 2
hodinach po aplikaci lehkym tfenim prsta tyto jiz
mirné zavadlé nedistoty odstranit bez posSkozeni
povrchu.

Po wvytvrzeni je mozné lepidlo odstranit pouze
mechanicky.

Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 509 Objekt  vytvrzuje
reakci se vzduSnou vlhkosti, proto pfi nizSich
relativnich ~ vlhkostech  vzduchu dochazi ke
zpomaleni tvrdnuti lepidla.

Specifické informace o vyrobku pokud jde o jeho slozZeni, vlivech na Zivotni prostfedi, ¢iSténi a odpovidajicich opatfenich pfi

jeho likvidaci naleznete v Bezpe énostnim listu.
Dulezité

Dodrzujte normy, smérnice a technické listy tykajici se podkladu. Nezpracovavejte pfi teplotach pod +5C. Vysoka vzdusna
vlhkost a nizsi teploty zpomaluji tuhnuti a tvrdnuti, vySSi teploty tyto procesy urychluji. Nepfidavejte Zadny jiny material.

Obsah tohoto listu vychazi z naSich nejlepSich zkuSenosti a poznatkti zaloZenych na dlouhodobém vyzkumu a praxi. Kvalitu nasich materidlt garantujeme nasimi
Obchodnimi a dodacimi podminkami. List nema pravni zavaznost a nezaklada ani smluvni pravni vztahy, ani neni soucasti kupni smlouvy. Uvadime jen omezené
informace, které vSak mohou pomoci vyloucit mozna rizika chyb. Pfirozené nemlzeme bezezbytku zahrnout vSechny specialni okolnosti sou¢asnych i budoucich pfipadi
pouZiti vyrobku. Udaje, u nichZ pfedpokladame v odborné vefejnosti veobecnou znalost, neuvadime. UZivatel se nemizZe zfici zodpovédnosti za odborné zpracovani
materialu ani konzultaci pfi nejasnostech, ani zkouskou na misté aplikace. Vydanim nového technického listu ztraci tento vytisk svou platnost.

6278-02/01 Lepidlo na parkety X-Bond MS-K 509 Objek t, 01.07.2013, jda, str. 2

MUREXIN spol. s.r.o., Brnénska 679, 664 42 ModfFice
Tel.: 548 426 711 Fax: 548 426 721
e-mail: murexin@murexin.cz, Internet: www.murexin.cz

MUREXIN




